[bookmark: OLE_LINK1]高性能计算CPU服务器采购技术要求
1. 本次采购包含一批用于高性能计算集群扩容的服务器处理器（CPU），用于更换或新增计算节点处理器。具体数量及型号以招标文件附件配置清单为准。
2. 拟采购处理器须为 Intel 第六代可扩展处理器（Xeon 6 系列），目标型号为 Intel Xeon Platinum 6985P-C 或 同品牌、性能不低于该型号 的处理器。单颗处理器物理核心数不少于 120 核、线程数不少于 240 线程，基础主频不低于 2.2 GHz。
3. 处理器封装接口须为 LGA7529，可在单路服务器平台上使用，应与现有或拟采购之 LGA7529 平台主板（如技嘉 MA34-CP0 或同等性能主板）完全兼容，保证在满负载条件下长期稳定运行。
4. 处理器必须支持 DDR5 ECC REG 内存，内存频率不低于 6400 MHz，满足每节点至少 384 GB（32 GB×12 条）或以上 内存配置需求，并支持后续扩展。
5. 处理器应支持 AVX-512、AMX 等指令与加速特性，支持 Intel VT-x、VT-d 等虚拟化技术及完备的 RAS 特性（包括但不限于 ECC 错误校验、内存纠错与通道隔离、机器检查体系结构 MCA 等），以满足高性能计算和虚拟化场景对可靠性及性能的要求。
6. 处理器须支持 PCIe 5.0 总线接口，满足高性能网络（如 InfiniBand HCA）及 GPU/各类加速卡接入带宽需求，支持 SR-IOV 等 I/O 虚拟化功能，并与现有集群网络及存储架构兼容。
7. 处理器的热设计功耗（TDP）应与现有机房供配电及散热条件相匹配，单颗处理器 TDP 不高于 800 W。报价人须在技术响应文件中提供所报 CPU 型号的官方技术规格书或数据手册，明确列出核心数、主频、缓存、TDP 等关键指标。
8. 处理器及其配套附件必须为 全新、原厂正品，不得提供 ES/工程样品、翻新产品。产品须符合国家现行相关安全、电磁兼容及环保法规要求。
9. 报价人须按照附件配置清单进行报价，所报总价应包含但不限于：CPU 本体、必要的安装辅材及配件、运输与保险费用、到货验收配合、上架与调试支持、质保期内现场及远程技术支持等所有相关费用，不得就上述内容另行收取费用。
10. 报价人须提供售后服务承诺函，整机质保期不得少于 三年（自最终验收合格之日起）；未提供有效授权及服务承诺文件的报价视为无效报价。

